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The invention relates to a device for receiving at least one package placed 
on or containing a printed circuit board and located on a support board^ 
formed by a further printed circuit board and to which are optionally fitted 
coinponante and which are provided with electrical connecting terminals, 
particularly with a multipoint connector. 

A device of the aforementioned type is in general terras already known (DE-AS 
21 19 709), In the known device the package printed circuit board projects 
at right angles from the support board and is connected by means of a 
connector to the particular support board, tioweveri as a result the known 
device has an undesirably high space requirement. 

Thus, the problem of the present invention is to so construct a device of the 
aforementioned type that the overall arrangement containing the printed 
circuit board and the support board has a smaller space requirement than the 
known device. 

In the case of a device of the aforementioned type, the aforementioned 
problem is, according to the present invention, solved in that the printed 
circuit board containing the package has a connector part, whose terminal 
devices are electrically connected to the said package and which is received 
in such a way by a matching mating connector part, fitted to the support 
board and electrically connected to conductors or components located thereon 
and/or with the electrical connecting terminals that the printed circuit 
board containing said package and the support board are parallel to one 
another. 

The present invention leads to the advantage that with a relatively small 
space requirement is involved in the reception of at least one package placed 
on or containing a printed circuit board by a support board formed by a 
further printed circuit board. 

Preferably the two connector parts are so fitted to the printed circuit board 
or to the support board that the components of the board sides carrying the 
said boards face one another. This leads to the advantage of a particularly 
compact construction. On the mutually remote board sides of the printed 
circuit board and the support board there are no elevations resulting from • 
components* so that in each case a support board and at least one printed 
circuit board with the package located thereon or containing the same can be 
housed as a compact structure in a casing, which has a particularly small 
space requirement. 
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The present invention is illustrated hereinafter by the attached drawings « 
wherein show: 

Fig. 1 A plan view of a support board supporting a package printed 
circuit board. 

Fig. 2 A sectional view along section line II-II in fig. 1. 

Fig. 1 shows in plan view a support board 1 formed by a printed circuit board 
and on which are located conductors 2 and electrical components 3. Said 
conductors 2 inter alia lead to electrical connecting terminals, which are 
formed by a multipoint connector 4. The components 3 on the support board 1 
can be discreet or integrated components and can e.g. belong to a power 
supply circuit or interface circuit. 

On the top of the support board 1 visible in fig. 1 is located a printed 
circuit board 5, which contains a package 6 or is itself part of said package 
6. On its side visible in fig, 1, said printed circuit board 5 has 
conductors 7 with which are connected individual components, which cannot be 
seen in fig. 1. The package is implemented In the form of an independent 
electrical arrangement which, with respect to Its electrical values, is 
designed in an optimum manner, so that it can be placed in different 
appliances or- under different ambient conditions, in each case in optimum 
manner . 

The sectional view of fig. 2 shows that the printed circuit board 5 
containing the package 6 or belonging to the same is received by means of a 
connector part 9 by a mating connector part 10 matching the latter and which 
is connected to the support board 1 . By means of said connection, both the 
mechanical connection between the printed circuit board 5 and the support 
board 1 and the electrical co.nnection between the package 6 and the 
conductors or components 3 and therefore with the multipoint connector 4 are 
ensured. The arrangement is such, that the two cpnfiector parts 9, 10 are so 
fitted to the printed circuit board 5 or to the support board 1 that the 
board sides of the two boards 5 and 1 supporting the components 6 and 3 face 
one another. Thus, on the mutually remote board sides of the two boards 5, 1 
there are only soldered joints, but no elevations due to the presence of 
components. Thus, in a particularly space-saving manner, the overall 
arrangement can be placed in a casing. 
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1 . Device for receiving at least one package placed on or containing a 
printed circuit board (S) and located on a support board (1), on ««hich there 
are optionally components (3) and which is provided with an electrical 
connector, particularly a multipoint connector (4) , characterized in that 
said printed circuit board (5) has a package connector part (9) , which is so 
received by a support board mating connector part (10) matching the same and 
fitted to the support board (1) that the printed circuit board (5) and the 
support board (1) are parallel to one another. 

2. Device according to claim 1, characterised in that the connector parts 
(9, 10) are so fitted to the printed circuit board (S) or to th6 support 
board (1) that the components (8, 3) of the board sides supporting the boards 
(5, 1) face one another. 
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Vorrichtunq zur AuPnahme wenlostens einer Bauoruppe 

Die Neuerung bezieht sich auf eine Vorxichtung zur 
10 Aufoahme wenigstens elner auf einer Leiterplatt*? 
untergebrachten bzw. ciiese enthaltenden Baugruppe 
auf einex dutch eine veitere Leiterplatte gebildeten 
Tragerplatte, auf der gegebenen falls Baueleaente auf- 
gebracht sind und die silt elektzischen Verbindungsah- 
15 schlussen, ihsbesondexe mlt elner Steckerleiste vex- 
sehen 1st. 

Eine Vorxichtung der gerade erwahnten Art ist generell 
bereits bekannt (OE-AS 21 19 709). Bel der betreffenden 

20 bekannten Vorxichtung steht die jeweilige Baugruppen*- 
Leiterplatte xechtwinkllg von der Tragerplatte ab; 
sie ist obex einen Steckverbinder mit der betreffenden 
Tragerplatte elektrisch verbunden. Oamit veist aber 
diese bekannte Vorrichtung einen zuweilen unervunscht 

25 hohen Platzbedarf auf. 

Oer vorllegenden Neuerung liagt demgemSS die Aufgabe 
zugrunde, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art 
so auszublldeni daQ die die jeweilige Leiterplatte 
30 und die Tragerplatte enthaltende Gesamtanordnung einen 
geringeren Platzbedarf hat als die bisher bekannte 
Vorrichtung. 

Gelost wird die vorstehend aufgezelgte Aufgabe bei 
35 einer Vorrichtung der eingangs genannten Art gemaO der 
. 1.8,84/ Nt 1. Kel 
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vorliegenden Neuerung dadurch, daO die die jewelllge 
Baugruppe enthaltende Lelterplatte elnen Steckverbln- 
dertell aufweist, dessen AnschluOeleoente mit der be- 
treffenden Baugruppe elektrlsch verbunden slnd und 
5 der von einem zu Ihm passendeoi aur der TrSgerplatte 
aufgebxachten, nit auf dleser . beflndllchen Lelter- 
bahnen bzbr. Bauelementen und/oder mlt den elektrischen 
VerblndungsanschlGssen elektrlsch vexbundenen Gegen-^. 
steckverbindertell derart aufgenoflunen ist« daQ die die 
10 Jewelllge Baugruppe enthaltende Lelterplatte und die 
TrSgerplatte parallel zuelnander verlaufen. 

Die vorllegende Neuerung brlngt den Vortell mit slch, 
da6 insgesamt mit einetn relatlv geringen Platzbedarf 
15 ausgekommen wlrdj um wenlgstens eine auf elner Leiter^ 
platte untergebrachte b2W» diese enthaltende Baugruppe. 
von elner durch eine treltere Lelterplatte geblldeten 
TrSgerplatte aufzunehmen. 



20 Vorzugsveise slnd die. belden Steckverblndertelle an der 
Lelterplatte bzw. an der TrSgerplatte so angebracht, 
daQ die Bauelemente der tetreffenden Flatten txagenden 
Plattenselten einander zugewandt slnd. Hlerdurch er- 
glbt slch der Vortell elhes Insgesamt besonders 

25 konpakten Aufbaus^ auf den einander abgewandten 
Plattenselten der Jevelll*gen Lelterplatte und der 
TrSgerplatte beflnden slch keine durch BaueleflientB 
hervcrgerufene Erhohungen/ so daQ Jewells elne TrSger- 
platte und wenigstens eine Lelterplatte mit darauf 

30 befindlicher bzw. diese enthaltender Baugruppe als. 
kompaktes Gebllde In elnem GebSuse untergebracht 
. verden kSnnen, welches mit elnem besonders geringen 
Platzbedarf auskornrat. 
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Anhand von Zelchnungen wird die vorliegende Neuerung 
nachstehend belspielswelse naher erlSutert. 
FIG 1 zelgt elne Oxaufslcht auf elne elne Baugruppen- 
Leiterplatte tragende- TrSgezplatte. 
5 FIG 2 zelgt elne Schnlttanslcht lings dez In FIG 1 
elngetragenen Schnlttllnle II-II. 

FIG 1 zelgt In elner Oxaufslcht elne dutch elne Leiter- 
platte geblldete Tragerplatte 1, auf der Lelterbahnen 2 

10 und elektrlsche Bauelemente 3 vorhanden slnd. Ole be- 
txeffenden Leltexbahnen 2 fQhxen u..a. zu elektrischen 
Verblndungsanschlussen hln, die durch elne Steclcer- 
lelste A geblldet slnd« Die auf der Txagexplatte 1 
angedeuteten Bauelemente 3 konnen dlskxete Oder Inte- 

1^ gxlerte Baueleoente seln; sle konnen z«8. zu elnex 
StromveX" 

soxgungsschaltung bzv. zu elnex Schnittstellenschaitung 
gehoren. 

20 Auf del In FIG 1 sichtbarcn Oberseitc der Trageiplatte 1 
beflndet slch elne Leiterplatte 5, die elne Saugruppe 6 
enthalt bzw. die selbst Tell dleser Baugruppe 6 lst« 
Die betxeffende Leltexplatte 5 welst auf Ihxex In FIG 1 
sichtbaxen Leltexselte Lelterbahnen 7 auf, mlt denen. 

25 elnzelne, In FIG 1 nlcht sichtbare Bauelemente- vex- 
bunden slnd. pie bRtrjeffende Baugruppe 1st dabei als 
selbstandlge elektrlsche Anordnung realislext^ die 
hlnslchtllch Ihxex elektrischen Herte optimal ausgelegt 
ist, so daQ sle in unterschiedlichen GerSten bzst. unter 

30 unterschledllchen Umgebungsbedlngungen optimal elnsetz- 
bar .1st, 

Die Schnlttanslcht gemaQ FIG 2 laBt erkennen, daQ die 
die Baugruppe 6 enthaltende bzw. zu dleser gehSrende 
35 Leiterplatte 5 uber einen Steckvcrbindertell 9 von 

elnem dazu passenden Gegensteckverblndertell 10 aufge- 
nommen lst| 
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nommen tst, der mlt der Tragerplatte 1 verbunden lst« 
liber diese Verblndung vird spvohl die mechanlsche 
Vex'bindung zwlschen der Leiterplatte 5 und der Trager- 
platte 1 alsauch die elektrische Verblndung zwlschen 

5 der Baugruppe 6 und den In Frage kamiaenden Lelter- 

bahnen bzw. Bautellen 3 und damlt mlt der Steckezlelste 4 
slchergestellt. Ole Anordnung 1st dabel so . getroffen, 
daO die belden Steckver binder telle 9, 10 an der Leiter- 
platte 6 bzv. an der Tragerplatte 1 so angebracht sind, 

10 daQ die die Bauelemente B bz«« 3 tragenden Plattenselten 
. der belden Flatten 5 bzw. 1 einander zugewandt sind, 
Oamlt befinden slcb auf den einander abgewandten 
Plattenselten der belden Flatten 5, 1 ledlgllch L5t- 
stellen, nlcht aber Irgendwelche Erbohungen Infolge des 

15 Vorhandenselns von Bauelenenten. Oadurch kann die 
Gesarot anordnung in besonders platzsparender Velse in 
elnem Gehause untergebracht verden. 
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SchutzansprOche 



1, Voxrichtung zur Aufnahme venigstens einer auf einer 
Leiterplatte (5) untergebrachten bzw. diese enthalten- 
den Baugxuppe (£) auf einer Trigerplatte (1), auf dex 



di$ mlt einem elektxischen Verblnder insbesondexe nit 
einex Stecketleiste (4) versehen ist, 
daduxch gekennzeichnet, 
dab die genannte Leltexplatte (5) einen Baugruppen* 
Steckverbinderteil (5) aufweist, der von einero zu ihm 
passendeni auf der Tragexplatte (1) aufgebrachten Tragex 
platten^Gegensteckverblnderteil (10) dexart aufgenqmmeh 
ist, daQ die Leltexplatte (3) und die Tiagexplatte (1) 
paxallel zuelnander vexlaufen. 

2. Vortichtung nach Anspruch 1, 

daduxch gekennzelchnet, 

daQ die Steckvexbindexteile (9, 10} an dex Leitex* 

platte (5) bzv. an dex TxSgexplatte (1) so angebxacht 

sind, daQ die Sauelemente (8| 3) dex betxef fender: 

Flatten (S, 1} tx.agenden Plattenseiten einandex * 

zugeirandt sind. 



gegebenenfalls Bauelemente (3) angeoxdnet sind und 
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